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반도체 공정용 진공펌프 고장 예측기술 지구자기 및 자원탐사에 사용되는 
초전도 양자 간섭 소자용 차폐기술

017 018

반도체 및 평판디스플레이 공정용 건식 진공펌프의 상태진단 및 예지보
수를 위한 정밀 상태진단 기법과 실 공정에서 진공펌프들의 고장방지 예
측기술

초미세 자기신호 검출을 통해 자원탐사가 가능한 초전도 양자 간섭 소자용 
차폐기술

반도체 장비 시장을 이끌어갈 중소기업을 위한 기술! 진공펌프 고장 예측기술!

세계 1위에 빛나는 반도체 메모리와는 달리 반도체 장비 분야는 세계 주요 기업 10위 안에

도 진입을 하지 못한 상황입니다. 반도체 장비 분야의 사업을 진행 중이라면 KRISS의 신기

술 이전으로 세계 반도체 장비 시장을 주도해 나갈 좋은 기회를 잡으세요. 

금광이 발견되자 미국은 물론이고 세계 각지에서 금을 채굴하기 위해 미국 캘리포니아 주로 엄청난 인

파가 몰려 들었던 골드러시, 알고 계시죠? 이제는 북극 땅 밑에 묻혀있는 석유, 천연가스 등의 자원 채

굴을 위해 북극에서 이와 같은 현상이 일어나고 있는데요. 이를 '콜드러시'라고 칭하며 세계 각국에서 

북극 자원 개발에 뛰어들고 있습니다. 우리나라 역시 부족한 에너지와 자원을 채굴하기 위해 기지를 

세우고 연구 활동을 넓혀나가는 등 북극해 자원개발에 힘쓰고 있습니다.

오늘은 무한한 경제적 가능성을 지닌 자원탐사 분야에 도움을 줄 KRISS 의 신기술 '초전도 양자 간섭 

소자용 차폐 구조체' 기술을 소개해드리겠습니다!

해당 기술은 SQUID에 전해지는 외부 자기장 간섭을 최소화하는 초정밀 자기장 측정 기술로, 안정적

인 SQUID센서의 동작을 가능하게 합니다. 때문에 지자기 탐사나 자원탐사 등에 응용되어 자원발굴 

사업에 박차를 가할 수 있습니다.
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진공펌프의 트렌드 관측 및 진단분석 기법과 그 관측

및분석 기법시스템 및상기 기법을 수행하는

컴퓨터프로그램을 포함하는 컴퓨터가 판독 가능한 저장매체
A precision

기술개요

* 본 기술온 반도체 및 S판q스물레이 공정용 건식 진공펌프의 상대진단 및 예지보수를 위한

정밀 상태진단 기법과 실 공정매서 진공평프폴의 고장방지 p rote c t ion) 예측지술

■ 반도채 및 평판디스1 레이 현장 공정에서 직면하는 다양한 공정조건(상태변수)에 적용할 수
있는, 즉 공정 상태변수들의 적용협 인자모텔(adaptive para metric modelᅵing)올 이용한

공정 적용형 상대진단 및 에지 보수 기술 구현

* 국내 반도체 및 평판 디스들레이 공정에 운용 종인 건식 진공펌프플의 상태진단 및
예지보수普 위한 제품화 기술 적용: 현장 적용성 검증 진행 종

기술특징

■ 본 기술은 다종 상태변수들의 실 공정 적용형 인자모델 (adaptive parametric
mod심 ling)율 이용한 상태진단 및 예지 보수 기법은 기존의 시계열 신主 기반의 상태진단

기술의 한계점인 대용량의 상태변수 저장 공간과 진단기법의 연산에 필요한 대용량와
미모리를 익 10 0 UH 정도 절감할 뿐 아니라，연산 속도 또한 1 배 향상된 성능 제공 —

단일 구현 현 상태진단 능력온 기존보다 최소 10 배 이상 확장

* 본 기술운 스마트 (신호수짐, 총신, 공® 제어 총합) 환경의 구현 핵심 기술인 환경 적용형

상태진단 및 예지보수 기술 구현

응용분야

■ 반도채 및 평판디스플레이 공정용 건식 진공펌프의 상태진단 및 에지보수 M야 醫 아니라
타 회전 기계류 <고출력 산업용 모터, 전기 자몸차용 모터, 터보 S자S표, 고속 ■회전

로터 동)의 정일 상태진단 및 예지보수에 적용 가능.

키워드 _

진공펌프, 상태진단, 예지보수, 고장방지, 공정 적음협 인자모델, 다중 상태변수

시장전망

세계 반도체장비 주요 기업으로는 Appll&d materfals , Tokyo Elecron, ASML 롱이
았으며, ZA 엄체가 전체 반도체 장비 시장에서 차지하는 비중은 50%이상으로

소자공정개발의 주요 기술올 주도하며 절대적인 영향력율 미치고 있음

세계 반도체장비 시장울 주도하는 국가는 미국 , 일본, 유털 동으로, 한국, 대만, 종국 ，
일몬의 반도체소자 제조 기업율 수요로 강세폴 보이고 있음

세계 반도체장비 시장규모는 2 0 , 2 년예 약 4 3 0억 달러 규모임

국내 반도체 장비 업체의 산업 경쟁력온 63%수춘으로, 주요 반도체 장버 업채인 10개

회사 증 국내 기업은 하나도 없는 실정이며, 욱내 메모리반도체 분야가 세계 1위임에도

불구하고 욱내 반도채 장비 분야는 세계 시장에서 열세한 편임

주요 국내 기업으로는 전 공정장비에 세에스, 주성엔지니어럼, 아이피에스 ,
엘아이지에이디피 등이 있으며, 패키지 장비로논 이오테크닉스，한미반도체 , 검사장비로는
프통써어티와 유니테스트 동이 있음

국내 반도체장비 시장 수요는 2 0 12년에 약 8조 6천억원 규모이며 20 15년에는 9조 4

천억원 규모에 달할 것으로 예측됨

< 국내외 반도채칩 제조장비 시장전망 〉
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